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요약

본 발명은 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방법에 관한 것이다.

    
본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는, 발광부가 상면에 형성된 기판, 상기 기판 상면과 서로 마주보며 접착제 의해
서 접착 설치되고, 소정부에 압력조절용 관통홀이 형성된 평판, 기판과 평판 사이의 내부공간에 설치된 건습제 및 상기 
관통홀을 차폐시키기 위한 차폐수단을 구비하여 이루어지고, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 봉제방법은, 발광
부가 상면에 형성된 기판 및 압력조절용 관통홀이 형성된 평판을 준비하는 단계, 상기 기판 또는 평판의 외주면에 접착
제를 도포하는 단계, 상기 접착제가 도포된 기판 또는 평판을 가압 부착하는 단계, 상기 접착제를 소정온도에서 가열 경
화하는 단계 및 상기 관통홀을 차폐시키는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    

따라서, 접착제를 사이에 두고 기판 및 캡으로 기능하는 평판을 가압시 또는 경화시 접착제에 압력이 가해져 접착제의 
접착불량 또는 경화불량이 발생하는 것을 방지할 수 있고, 표면적을 감소시켜 대용량화에 대처할 수 있는 효과가 있다.
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대표도

도 3

색인어
유기전계발광, 봉지, 접착제, 경화, 평판

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 종래의 유기전계발광표시장치의 개략적인 단면도이다.

도2는 종래의 유기전계발광표시장치의 봉지방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구성을 설명하기 위한 단면도이다.

도4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구성을 설명하기 위한 단면도이다.

도5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구성을 설명하기 위한 단면도이다.

도6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 봉지방법을 설명

하기 위한 순서도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

10, 30 : 기판 12, 32 : ITO전극

14, 34 : 유기발광물질막 16, 36 : 도전전극

18, 38 : 발광부 20 : 캡

22, 42 : 접착제 24, 49, 60 : 건습제

40 : 평판44, 54 : 용접부

45, 50 : 관통홀46, 52 : 경화제

48 : 수용홈

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발광부가 형성된 기판 상에 캡으
로 기능하는 평판을 위치시켜 접착제로 봉지(封止)하는 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방법에 관한 것이다.
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최근에, 음극선관(CRT : Cathode Ray Tube)의 무게와 크기의 문제점을 해결하여 소형 경량화의 장점을 가지고 있는 
평판표시장치(Flat Panel Display)가 주목받고 있다. 이러한 평판표시장치는 액정표시장치(LCD : Liquid Crystal D
isplay), 유기전계발광표시장치(OELD : Organic Electro Luminescence Display), 전계방출표시장치(FED : Field 
Emitter Display) 및 플라즈마표시장치(PDP : Plasma Display Panel) 등이 있다.

그리고, 이와 같은 평판표시장치 중에서도 유기전계발광표시장치는 다른 평판표시장치보다 사용온도 범위가 넓고, 충격
이나 진동에 강하며, 시야각이 넓고, 응답속도가 빨라 깨끗한 동화상을 제공할 수 있다는 등의 장점을 가지고 있어서 향
후 차세대 평판표시장치로 주목받고 있다.

    
이러한 유기전계발광표시장치는, 구동방식에 따라 수동구동형과 능동구동형으로 나눌수 있으며, 도1에 도시된 바와 같
이 기판(10) 상에 투명 도전막(ITO : Indium Tin Oxide)을 도포 및 식각하여 양극(+) 금속전극으로 ITO전극(12)
을 형성하고, 상기 ITO전극(12) 상부에 진공시스템을 이용하여 유기발광물질막(14)을 증착하고, 상기 유기발광물질
막(14) 상부에 마그네슘, 알루미늄, 인듐 및 은-마그네슘 등의 금속 중에서 어느 하나의 재질로 음극(-) 금속전극으
로 도전전극(16)을 형성하고, 도전전극(16) 상부에 보호막(도시되지 않음)을 형성함으써 발광부(18)가 구비된다.
    

그리고, 이와 같이 기판(10) 상에 형성된 발광부(18)는 수분 등의 외부 환경에 의해서 그 성능의 저하 및 수명의 단축 
등이 발생하는 것을 방지하기 위하여 캡(Cap : 20)에 의해서 봉지된다.

여기서, 상기 캡(20)은 금속 재질로 소정의 내부공간이 구비된 캡구조로 제작되며, 캡(20)은 기판(10)의 외주부를 따
라 도포된 접착제(22)에 의해서 기판(10)과 체결된 구조로 이루어진다.

그리고, 상기 캡(20)의 내부에는 캡(20)과 기판(10)의 접착에 의해서 마련된 내부공간 내부에 위치하는 발광부(18)
가 수분 등에 의해서 발광효율 및 발광면적의 감소 등이 발생하는 것을 방지하도록 건습제(24)가 설치되어 있다.

또한, 기판(10) 상에 발광부가 형성된 유기전계발광표시장치의 봉지방법은, 도2에 도시된 바와 같이 먼저 S2단계에서 
ITO전극(12), 유기발광물질막(14) 및 도전전극(16)이 순차적으로 형성된 발광부(18)가 구비된 기판(10)과 소정의 
내부공간이 구비된 금속재질 캡(Cap : 20)을 준비한다.

다음으로, S4단계에서 소정의 내부공간이 구비된 금속재질 캡(20) 외주면을 따라 접착제(22)를 150㎛정도의 두께로 
도포한다.

    
계속해서, S6단계에서 접착제(22)가 도포된 소정의 내부공간이 구비된 금속재질 캡(20) 상에 기판(10)을 위치시킨 
후, 소정압력으로 기판(10) 또는 캡(20)을 가압함으로써 접착제(22)의 두께는 50㎛정도로 얇아지며 캡(20)과 기판
(10)은 서로 부착된다. 이때, 기판(10)과 캡(20)에 의해서 마련되는 내부공간은 기판(10) 또는 캡(20)의 가압에 의
해서 접착제(22)의 두께가 얇아져 그 내부공간이 축소됨으로써 상기 내부공간의 내부압력은 이전보다 1.1배 내지 3배 
상승하여 접착제(22)는 소정의 압력을 받게 된다.
    

    
이어서, S8단계에서 캡(20)과 기판(10) 사이의 접착제(22)를 소정온도로 UV(Ultra-Violet) 경화한다. 이때, 기판
(10)과 캡(20)에 의해서 마련된 내부공간 내부에 존재하는 수분은 건습제(24)에 의해서 제거됨으로써 기판(10) 상에 
형성된 발광부(18)는 수분에 의해서 성능의 저하됨이 방지된다. 그리고, 접착제(22)의 UV 경화에 의해서 기판(10)과 
캡(22)에 의해서 마련된 내부공간 내부에 존재하는 기체는 열에너지를 받아 그 부피가 팽창함으로써 접착제(22)는 소
정의 압력을 받게 된다. 또한, 기판(10)에 구비되는 금속배선(도시되지 않음)에 의해서 UV가 차단되어 접착제(22)에 
충분한 양의 UV가 주시되지 않을 수 있다.
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그러나, 종래의 유기전계발광표시장치는, 캡의 외주면에 접착제를 도포한 후, 접착제 상에 기판을 위치시켜 소정압력으
로 캡 또는 기판을 가압할 때 접착제의 두께가 얇아져 기판과 캡에 의해서 마련된 내부공간이 축소되면서 상기 내부공
간의 내부압력이 상승하여 접착제에 소정의 압력이 가해졌다.

또한, 기판과 캡 사이의 접착제를 UV 경화시 기판과 캡에 의해서 마련된 내부공간 내부의 기체의 부피가 열팽창함으로
써 접착제에 소정의 압력이 가해졌다.

따라서, 기판 상에 도포된 접착제 소정부는 들뜨거나 혹은 접착제의 도포 폭이 작아지는 등의 접착불량이 발생하고, 접
착제의 두께 차이에 의해서 경화불량이 발생함으로써 접착제 불량부위로 수분의 투습이 발생하여 유기전계발광표시장
치가 열화되는 문제점이 있었다.

그리고, 접착제의 UV 경화시 UV가 기판의 금속배선에 의해서 차단되어 접착제에 충분한 양의 UV가 주사되지 못하여 
접착제의 경화도가 떨어지는 문제점이 있었다.

또한, 종래의 유기전계발광표시장치의 캡은 소정의 내부공간이 형성된 캡구조로 이루어짐으로써 완성된 유기전계발광
표시장치의 외부 표면적을 증가시켜 대용량화된 차세대 유기전계발광표시장치의 대응에 열악한 점이 있었다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 기판과 캡으로 기능하는 평판 사이에 접착제를 두고 기판 또는 평판의 가압시 및 접착제의 경화시 접
착제에 소정의 압력이 가해져 접착부위가 불량화되는 것을 방지할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방법을 
제공하는 데 있다.

본 발명의 다른 목적은, UV 경화시 기판의 금속배선에 의해서 UV가 차단되어 접착제의 경화도가 떨어지는 것을 방지
할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방법을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 외부 표면적을 축소시켜 대용량화에 대응할 수 있는 유기전계발광표시장치 및 이의 봉지방
법을 제공하는 데 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는, 발광부가 상면에 형성된 기판; 상기 기판 상면과 
서로 마주보며 접착제 의해서 접착 설치되고, 소정부에 압력조절용 관통홀이 형성된 평판; 상기 기판 및 평판에 의해서 
마련된 내부공간에 설치된 건습제; 및 상기 관통홀을 차폐시키기 위한 차폐수단;을 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 
한다.

상기 유기전계발광표시장치는 배면발광 또는 전면발광 구조로 이루어질 수 있

고, 상기 평판은 유리, 플라스틱 및 금속 중의 어느 하나의 재질로 이루어질 수 있다.

또한, 상기 관통홀은 상기 기판에 더 구비될 수 있고, 상기 관통홀은 복수개

형성될 수 있다.

또한, 상기 관통홀 차폐수단은 인듐(In) 또는 납(Pb)으로 이루어지는 용접부

로 이루어지거나 경화제로 이루어질 수 있다.

그리고, 본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 봉제방법은, 발광부가 상면
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에 형성된 기판 및 압력조절용 관통홀이 형성된 평판을 준비하는 단계; 상기 기판 또는 평판의 외주면에 접착제를 도포
하는 단계; 상기 접착제가 도포된 기판 또는 평판을 가압 부착하는 단계; 상기 접착제를 소정온도에서 가열 경화하는 단
계; 및 상기 관통홀을 차폐시키는 단계;를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

상기 관통홀을 차폐시키는 단계는, 상기 관통홀 상부를 인듐(In) 또는 납(Pb)

등의 재질로 용접하여 용접부를 형성하거나, 경화제로 충진하여 이루어질 수 있다.

그리고, 상기 접착제의 가열 경화는 UV(Ultra-Violet)를 사용하여 이루어질 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예를 보다 상세히 설명하고자 한다.

도3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치를 설명하기 위한 단면도이다.

    
본 발명에 따른 유기전계발광표시장치는, 도3에 도시된 바와 같이 유리, 플라스틱 및 금속 중의 어느 하나의 재질 바람
직하게는 유리재질로 이루어지는 기판(30) 상에 양극(+)으로 기능하는 ITO전극(32)이 형성되어 있다. 그리고, 상기 
ITO전극(32) 상에 유기발광물질막(34)이 형성되어 있고, 상기 유기발광물질막(34) 상에 음극(-)으로 기능하는 도
전전극(36)이 형성되어 배면으로 빛을 발광할 수 있는 발광부(38)가 구비되어 있다. 여기서, 상기 도전전극(36) 상부
에는 보호막(도시되지 않음)이 더 형성될 수 있다.
    

그리고, 발광부(38)가 형성된 기판(30)과 수분 등의 외부환경에 의해서 발광부(38)가 열화되는 것을 방지하도록 유리
재질의 평판(40)이 UV에 의해서 경화된 접착제(42)에 의해서 서로 부착되어 있다.

여기서, 상기 평판(40)은 유리재질로 이루어짐으로써 UV경화시 평판(40)쪽으로 UV경화가 가능함으로 접착제(42)의 
UV 경화도를 향상시킬 수 있으며, 상기 평판(40)의 표면이 평탄함으로써 완성된 유기전계발광표시장치의 외부 표면적
을 감소시켜 대용량화된 차세대 유기전계발광표시장치에 적극 대응할 수 있도록 되어 있다.

    
특히, 본 발명에 따라 유리재질의 평판(40)의 소정부에는 압력조절용 관통홀(45)이 구비됨으로써 상면에 발광부(38)
가 형성된 기판(30) 또는 평판(40)의 외주면에 접착제(42)를 도포한 후, 접착제(42) 상에 평판(40) 또는 기판(30)
을 위치시켜 소정압력으로 평판(40) 또는 기판(30)을 가압 부착할 때 기판(30)과 평판(40)에 의해서 마련된 내부공
간 내부에 존재하는 기체가 관통홀(45)을 통해서 외부로 유통하게 된다. 따라서, 상기 내부공간이 축소됨으로써 내부
공간의 내부압력이 상승하여 접착제(42)에 소정의 압력이 가해짐이 방지된다.
    

그리고, 기판(30)과 평판(40)을 부착한 후, 접착제(42)를 가열 UV 경화할 때

기판(30)과 평판(40) 사이의 내부공간에 존재하는 기체는 열적 팽창이 이루어지나 열적 팽창이 이루어진 기체가 관통
홀(45)을 통해서 외부로 유통함으로써 접착제(42)에 압력이 가해짐이 방지된다.

또한, 평판(40)의 하면에는 건습제(49)를 수용하는 수용홈(48)이 구비됨으로

써 기판(30)과 평판(40)의 접착에 의해서 마련된 내부공간 내부에 존재하는 수분 등이 건습제(49)에 의해서 제거된다.

그리고, 접착제(42)의 UV 경화가 완료된 후, 상기 관통홀(45)은 경화제(46)에 의해서 내부가 충진되고 그 상부는 인
듐(In), 납(Pb) 등에 의해서 용접되어 용접부(44)을 형성함으로써 관통홀(45)을 완전 차폐하여 기판(30) 상에 형성
된 발광부(38)에 파티클(Particle), 수분 등이 유입되는 것을 완전 차폐하도록 되어 있는 것이다.
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본 실시예에서는 관통홀(45)에 경화제(46)를 충진한 후, 용접부(44)가 형성

된 것에 한정하여 설명하나 이들을 개별적으로 관통홀(45)에 구비시킬 수도 있음은 당연하다.

그리고, 관통홀(45)은 평판(40)에 하나가 형성된 것에 한정하여 설명하였으나 평판(40)에 복수개 형성하여 그 효과를 
향상시킬 수 있으며, 수용홈(48)과 건습제(49)의 설치 위치를 평판(40) 이외의 기판(30) 상부 등과 같은 기판(30)과 
평판(40) 사이의 내부공간으로 변환시킴으로써 전면발광구조의 유기전계발광표시장치를 구현할 수도 있다.

또한, 도4에 도시된 바와 같이 기판(30)에 압력조절용 관통홀(50)을 적어도

    
하나 이상 더 형성함으로써 접착제(42)를 사이에 두고 기판(30)과 평판(40)을 서로 부착하거가 접착제(42)를 UV경
화할때 접착제(42)에 압력이 가해지는 것을 방지할 수 있다. 이때, 상기 관통홀(50) 역시 접착제(42)의 UV 경화가 완
료된 후, 경화제(52)에 의해서 내부가 충진되고 그 상부는 인듐(In), 납(Pb) 등에 의해서 용접되어 용접부(54)을 형
성함으로써 관통홀(50)을 완전 차폐하여 기판(30) 상에 형성된 발광부(38)에 파티클(Particle), 수분 등이 유입되는 
것을 완전 차폐하도록 할 수 있다.
    

그리고, 도5에 도시된 바와 같이 수용홈(48)을 구비하지 않고 평판(40) 하부

에 소정크기 이상의 건습제(60)를 별도로 구비함으로써 건습제(60)의 효능을 향상시킬 수도 있다.

도6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 봉지방법을 설명하기 위한 순서도이다.

본 발명에 따른 유기전계발광표시장치의 봉지방법은, 도6에 도시된 바와 같이 먼저 S20계에서 양극(+)으로 기능하는 
ITO전극(32), 유기발광물질막(34) 및 음극(-)으로 기능하는 도전전극(36)을 구비한 발광부(38)가 형성된 유리재질
의 기판(30)과 유리재질의 평판(40)을 준비한다.

다음으로, S22단계에서 발광부(38)가 형성된 기판(30) 또는 평판(40)의 외주면을 따라 접착제(30)를 도포한다. 여
기서, 상기 접착제(30)는 수지계열로 이루어질 수 있으며, 상기 접착제(30)에는 접착력을 유지시켜 주는 스페이서(S
pacer)가 더 포함될 수 있다.

이어서, S24단계에서 접착제(42)가 도포된 기판(30) 또는 평판(40) 상에 평판(40) 또는 기판(30)을 위치시킨 후, 
소정압력으로 기판(30) 또는 평판(40)을 가압하여 서로 밀착 부착한다.

이때, 접착제(42)의 두께가 얇아짐에 따라 기판(30)과 평판(40)에 의해서 마련된 내부공간은 축소되나 내부공간 내부
의 기체가 관통홀(45)을 통해서 분산됨으로써 접착제(42)에는 소정의 압력이 가해짐이 방지된다.

    
이어서, S26단계에서 기판(30)과 평판(40)을 서로 부착하기 위한 접착제(42)를 소정온도로 가열 UV 경화한다. 이때, 
기판(30)과 평판(40) 사이의 내부공간에 존재하는 기체는 접착제(42) UV 경화 과정에 열적 팽창이 이루어지나 상기 
팽창된 기체가 압력조절용 관통홀(45)을 통해서 외부로 유통함으로써 접착제(42)에 압력을 가함이 방지된다. 또한, 
평판(40)이 유리재질로 이루어짐으로써 후면의 보강 UV 경화가 가능하므로 UV가 평판(40)을 통과하여 용이하게 접
착제(42)에 도달하여 접착제(42)의 경화도는 양호하다.
    

마지막으로, S28단계에서 압력조절용 관통홀(45) 내부에 경화제(46)를 먼저 충진시킨 후, 인듐(In) 또는 납(Pb) 등
으로 용접하여 용접부(44)로 관통홀(45)을 완전히 차폐하여 외부환경을 차단한다. 이때, 압력조절용 관통홀(45)이 차
폐된 기판(30)과 평판(40) 사이의 내부공간 내부에 존재하는 수분 등은 평판(40) 하면에 형성된 수용홈(48)에 마련
된 건습제(49)에 의해서 제거됨으로써 발광부(38)가 수분 등에 의해서 열화됨이 방지된다.
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또한, 본 실시예에서는 관통홀(45)에 경화제(46)를 충진한 후, 용접부(44)를

형성하는 것에 한정하여 설명하나, 관통홀(45)에 경화제(46) 또는 용접부(44)를 개별적으로 형성 구비시킬 수도 있음
은 당연하다.

    발명의 효과

이상, 설명한 바와 같이 본 발명에 따라 평판 소정부에 압력조절용 관통홀을 형성함으로써 기판과 평판을 접착하는 접
착제를 사이에 두고 기판 또는 평판의 가압시 및 접착제의 경화시 접착제에 소정의 압력이 가해져 접착불량 또는 경화
불량이 발생하는 것을 방지할 수 있다.

따라서, 접착제의 접착불량 또는 경화불량 부위로 수분의 투습이 발생하여 발광부가 열화되는 것이 방지되는 효과가 있
다.

그리고, 평판이 유리재질로 제작됨으로써 후면 UV경화가 가능하므로 금속배선에 기인하여 접착제의 경화도가 떨어지
는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.

또한, 표면이 평탄한 평판이 구비됨으로써 완성된 유기전계발광표시장치의 외부 표면적을 축소시켜 대용량화에 대응할 
수 있는 효과가 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구
의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 
있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

발광부가 상면에 형성된 기판;

상기 기판 상면과 서로 마주보며 접착제 의해서 접착 설치되고, 소정부에 압력조절용 관통홀이 형성된 평판;

상기 기판 및 평판에 의해서 마련된 내부공간에 설치된 건습제; 및

상기 관통홀을 차폐시키기 위한 차폐수단;

을 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 유기전계발광표시장치는 배면발광 구조로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장
치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 유기전계발광표시장치는 전면발광 구조로 이루어지

는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 4.
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제 1 항에 있어서, 상기 평판은 유리, 플라스틱 및 금속 중의 어느 하나의 재질로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기
전계발광표시장치.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 관통홀은 상기 기판에 더 구비되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 6.

제 5 항에 있어서, 상기 관통홀은 복수개 형성된 것을 특징으로 하는 유기전

계발광표시장치.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 상기 관통홀 차폐수단은 용접부로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 용접부는 인듐(In) 또는 납(Pb)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 9.

제 1 항에 있어서, 상기 관통홀 차폐수단은 경화제로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.

청구항 10.

발광부가 상면에 형성된 기판 및 압력조절용 관통홀이 형성된 평판을 준비하는 단계;

상기 기판 또는 평판의 외주면에 접착제를 도포하는 단계;

상기 접착제가 도포된 기판 또는 평판을 가압 부착하는 단계;

상기 접착제를 소정온도에서 가열 경화하는 단계; 및

상기 관통홀을 차폐시키는 단계;

를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 봉제방법.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 상기 관통홀을 차폐시키는 단계는, 상기 관통홀 상부를용접하여 용접부를 형성함으로써 이루어지는 
것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치의 봉제방법.

청구항 12.

제 11 항에 있어서, 상기 용접은 인듐(In) 또는 납(Pb)을 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시
장치의 봉제방법.

청구항 13.
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제 10 항에 있어서, 상기 관통홀을 차폐시키는 단계는, 상기 관통홀 상부를 경화제로 충진함으로써 이루어지는 것을 특
징으로 하는 유기전계발광표시장치의 봉제방법.

청구항 14.

제 10 항에 있어서, 상기 접착제의 가열 경화는 UV(Ultra-Violet)를 사용하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기전
계발광표시장치의 봉제방법.

도면
도면 1

도면 2
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도면 3

도면 4

도면 5
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도면 6
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摘要(译)

有机电致发光显示装置及其密封方法本发明涉及有机电致发光显示装置
及其密封方法。      根据本发明的有机发光显示装置，所述发光部之间的
内部空间通过粘合剂彼此面对和所述衬底的所述上表面上设置形成在顶
表面基板，粘附力，具有通孔，用于在预定的部分板，所述基板和所述
板调整压力通过具有屏蔽装置，用于屏蔽所述干湿第一和设置，有机光
的缝制方法根据本发明的发光显示装置中，以制备具有通孔基板的平
板，并且形成压力调整在发光部上表面上的通孔可步骤，将粘合剂施加
到基片或板，包括该粘合剂的步骤的步骤的外周面的步骤附连到压力到
涂覆的基底或平板，该方法包括：热固化在预定温度下的粘合剂和屏蔽
通孔它的特征在于包括。      因此，夹着粘接剂，压力施加到平板作为基
板，并在该盖与粘合剂或固化压力，能够防止差的粘附或粘接剂的固化
不良发生时，通过减小表面面积，以应付大容量这很有效。   - 1 -   3 指
数方面 有机电致发光，封装，粘合剂，硬化，平板

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/67fd5992-b9ae-4578-a169-daeb3fe3faab
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